ME-IO 37,6 LEB PROCESSED - Parte inferior de Ia PHENIX
carcasa CONTACT

1726226

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1726226

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catalogo online. Por favor, encontrara todos
los datos en la documentacion del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Caja para carril DIN, Parte inferior de la carcasa, con rendijas de ventilacion, anchura: 37,89
mm, altura: 120,6 mm, profundidad: 82,85 mm, color: gris claro (similar RAL 7035), puenteado
transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional), numero de polos conector transversal: 5
o bien 8

Sus ventajas

* Montaje sin herramientas sencillo

» Conectores de bus para carril opcionales para una comunicacion sencilla entre modulos

* Principio Lock and Release para el bloqueo automatico y el aflojamiento intuitivo del conector de la conexién frontal
+ Plastico conforme a UL94 VO0: para requisitos exigentes en cuanto a inflamabilidad

» Disefio en L: ideal para la integracion a ras de interfaces estandar como RJ45

+ Empleo versatil: disefio profundo para aumentar la superficie de las placas de circuito impreso

+ Mas flexibilidad: combinacion con la caja para electrénica de la serie ICS mediante conector de bus para carril

Datos comerciales

Cadigo de articulo 1726226

Unidad de embalaje 5 Unidades

Cantidad minima de pedido 10 Unidades

Clave de venta ACHEBC

Clave de producto ACHEBC

GTIN 4067923282360

Peso por unidad (incluido el embalaje) 47,74 g

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 33,78 ¢

Numero de tarifa arancelaria 84879090

Pais de origen La informacion sobre el pais de origen se facilita con el envio.
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Datos técnicos

Notas

Recomendacioén:
Recomendacioén:

Generalidades

Indicaciénes de montaje

Propiedades del articulo

Tipo de producto
Tipo de carcasa
Tipo de carcasa
Serie de carcasas
Familia de productos

Numero de polos max.

Orificio de ventilacion disponible

Dimensiones

Esquema de dimensiones

Anchura
Altura
Profundidad

Profundidad a partir del borde superior del carril DIN

Disefio de las placas de circuito impreso

Espesor de placa de circuito impreso

Datos del material

Color (Parte inferior de la carcasa)
Material Parte inferior de la carcasa
Clase de inflamabilidad segun UL 94
CTl segun IEC 60112

Condiciones medioambientales y de vida util

PHCENIX
CONTACT

En el area de descargas se ofrece informacioén adicional, asi

como las dimensiones detalladas.

Material de almohadillas de contacto para conectores de bus

galvanico oro (oro duro)

Abertura disponible para disipador de calor

Tenga en cuenta la indicacion de uso en el area de descargas.

Parte inferior de la carcasa
Caja para carril DIN
Carcasas multifuncionales
ME-IO

ME-IO 37,6

60 (paso: 3,45 mm)

40 (paso: 5 mm)

si

37,89 mm
120,6 mm
82,85 mm
76,25 mm

1,4mm ... 1,8 mm

gris claro (RAL 7035)
PA

VO

600
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Ensayo de vibraciones
Especificacion del ensayo
Frecuencia
Velocidad de barrido
Amplitud
Aceleracion
Duracién de ensayo por eje

Direcciones de ensayo

Ensayo filam. incandescente
Especificacion del ensayo
Temperatura

Tiempo de actuacion

Resistencia al calor/comprobacion de la presion esférica
Especificacion del ensayo
Temperatura
Duracién del ensayo

Fuerza

Resistencia mecanica/tambor descendente
Especificacion del ensayo
Altura de caida

Frecuencia

Choque
Especificacion del ensayo
Tipo de choque
Aceleracion
Duracién del choque
Numero de choques por direccion

Direcciones de ensayo

Comprobacién de sustancias perjudiciales para humectacion de barniz

Especificacion del ensayo

indice de proteccion (codigo IP)

Especificacion del ensayo

Condiciones ambientales
Cadigo IP maximo alcanzable
Temperatura ambiente (servicio)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
Temperatura ambiente (montaje)

Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)

Datos de la placa de circuito impreso

PHCENIX

CONTACT

DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
10-150-10 Hz

1 octava/min

0,175 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)

29 (58,1 Hz ... 150 Hz)

25h

EjesX,YyZ

DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
850 °C
30s

DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
125°C

1h

20N

DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
50 cm
50

DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Semisinusoidal

159

11 ms

3

Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)

VDMA 24364:2018-05

DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09

1P20

-40 °C ... 105 °C (En funcién de la disipacion)
-40°C...55°C

-5°C...100°C

80 %
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Numero de alojamientos de placa de circuito impreso
Tipo de fijacion de placas de circuito impreso
Superficie de la placa de circuito impreso total

Espesor de placa de circuito impreso

Montaje

Tipo de montaje

Informacién sobre el embalaje

Tipo de embalaje

CONTACT

2
Bloqueo
14200 mm?

1,4mm... 1,8 mm

Montaje sobre carril DIN

Embalaje en caja de cartén
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Dibujos

Esquema de dimensiones

7/

=)
7/

Q.
-y

Figura esquematica para explicar las dimensiones del articulo. La figura no representa el producto deseado. Encontrara mas detalles en los
esquemas del producto, en la pestafa "Descargas".
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Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0 27190601

ECLASS-15.0 27190601
ETIM

ETIM 10.0 EC002779
UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

PHCENIX
CONTACT
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Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC

Indicacion acerca de la sustancia candidata segun REACH (n.

° CAS)

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnolégico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es

PHCENIX
CONTACT

Si, Ninguna excepcion

EFUP-E

Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores limite

Ninguna sustancia con una fraccion de masa superior a 0,1 %
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